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SOITEC ET SHIN-ETSU HANDOTAI ANNONCENT UNE EXTENSIO N DE LA
LICENCE SMART CUT™ ET UNE COOPERATION TECHNOLOGIQUE ACCRUE

Ce nouvel accord élargit la chaine d’approvisionnent de plaques de SOI pour répondre a la
demande croissante du marché pour les applicatignsnd public

Bernin (France), le 9 octobre 2012Soitec (Euronext), leader mondial de la généragiae la
production de matériaux semi-conducteurs d’extrépeeBrmances pour I'électronique et
I'énergie, et Shin-Etsu Handotai Co., Ltd (SEHgmrer fabricant mondial de plaques de
silicium, annoncent aujourd’hui une extension dickence Smart Cut™ et une coopération
technologique accrue. En étendant a dix annéed&upptaires leur accord de licence, les deux
entreprises franchissent ainsi un nouveau cap agecation technologique. Cet accord facilitera
le développement et la chaine d’approvisionnemermtiaques de SOI (silicium sur isolant) pour
répondre aux opportunités de marché que représdesetispositifs RF, les circuits FINFETs sur
SOl et les circuits planaires FD « Fully Deplete@w « totalement déplétée »). Les deux
entreprises vont étre capable d’augmenter la ptadumondiale de plaques SOl au moment ou
la demande dans l'industrie électronique explosealliaugmentation du nombre des
composants mobiles et d’informatique embarquée amarché grand public. Cet accord
représente une étape importante dans le développeimdéa chaine d’approvisionnement et de
I'écosysteme. Il permettra que la nouvelle génénatie plaques de SOI soit fournie par deux
entreprises indépendantes, collaborant au niveda R&D, et que les délais de
commercialisation des matériaux avec des avancegsires puissent étre réduits.

La technologie Smart Cut de Soitec est le standaiddndustrie pour la fabrication de plaques

de SOI. L’accord annonce ce jour est une exterggoitence qui élargit le périmétre du
partenariat entre Soitec et SEH, avec notammaeatrieession de licences croisées pour les
brevets relatifs a la technologie Smart Cut ersedleux sociétés. Grace a cet accord, SEH
continuera a utiliser la technologie Smart Cut diée8, pour fabriquer des plaques de SOI. SEH
pourra également étendre ses capacités de prodadcgiartir de cette technologie Smart Cut a de
nouveaux matériaux. En évoluant vers ce que I'qelgp communément « Silicium sur tout
support » ou SOA Silicon on Anythingdésignant tout matériau a la surface duqueloestd

une mince couche de silicium), SEH pourra élargirashtage le champ de ses applications.

« Nous nous réjouissons des opportunités commerajaies offrent aux produits SOI et
sommes impatients de collaborer avec Soitec pamndét la chaine d’approvisionnement
mondiale & de nouveaux produits comme le FD-S@l 80l pour FinFET, qui ont démontré
leur potentiel en termes d’avantages pour les i@pfibns mobiles et embarquéesa déclaré
Nobuo Katsuoka, directeur du programme SOI de SHELes relations que nous entretenons
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avec Soitec ont toujours été positives et fructegust nous nous félicitons d’étendre cette
collaboration. Les caractéristiques uniques dedehinologie Smart Cut permettront a nos deux
entreprises d’augmenter ensemble la production nad@de produits SOI existants et
nouveaux.

«Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat &kekl», a déclaré Paul Boudre, Directeur
général délégué de SoitedNeus collaborons avec cette société depuis quingeenous avons
imposé ensemble la technologie Smart Cut comnmiféaence de l'industrie pour la fabrication
de plaques SOI. En étendant notre coopération, ratendons fabriquer de nouveaux produits
tels que des plagues SOI totalement déplétées (BPed des plaques SOI pour la technologie
FINFET. Cette période est critique pour l'industékectronique, qui a de plus en plus besoin de
nouveaux matériaux innovants permettant d’augmedageperformances et le rendement
énergétique des appareils grand public que nodsatis au quotidien. Ensemble, Soitec et SEH
fourniront les matériaux de pointe dont l'industékectronique a besoin pour continuer a
innover.

A propos de Smart Cut :

Smart Cut, le standard de l'industrie est la tetbgie d’'ingénierie des matériaux propriétaires
de Soitec. La technologie révolutionnaire de caldg plagues et de procédés de transfert de
couches permet le transfert de fines couches dibsteat donneur a un substrat support. En
surmontant les limites physiques classiques, tettenologie a modifié le visage de I'industrie
des substrats.

Shin-Etsu Handotai a été la premiére société aéda licence de la technologie Smart Cut et
a signer une alliance a long terme avec Soite®8i.JAux termes de cet accord, Soitec a
octroyé a SEH une licence l'autorisant a utiligetdchnologie Smart Cut pour fabriquer et
commercialiser des plaques de SOI. La technologiarSCut a été initialement développée par
le CEA-Léti, 'un des premiers laboratoires de exche en microélectronique au monde. Soitec
a acquis I'exploitation exclusive de cette techg@aet peut autoriser SEH a I'utiliser. Cette
technologie, dont la production en volume a étélueréconomiquement viable par Soitec, est a
présent protégée par plus de 3 000 brevets détenusntrélés par Soitec.

A propos de Soitec :

Soitec(Euronext, Paris) est une entreprise industrietierirationale dont le cceur de métier est la géoérat la
production de matériaux semi-conducteurs d’extrépegformances. Ses produits, des substrats pawitsir
intégrés (notamment a base de SOI - Silicium Oul#tsr) et des systemes photovoltaiques a condiemti@PV),
ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et€&urix™ ainsi que son expertise en épitaxie ehdion
leader mondial. Soitec reléeve les défis de perfoicaat d'efficacité énergétique pour une largetpale
d’applications destinées aux marchés de I'inforqai des télécommunications, de I'électroniqueraotule, de
I'éclairage et des centrales solaires a forte de#ne8oitec a aujourd’hui des implantations indiedizs et des
centres de R&D en France, a Singapour, en Allemagaex Etats-Unis. Des informations complémensasant
disponibles sur le site Internet www.soitec.com
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